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I ZASTOSOWANIE:

Stuzy do przyklejania ptyt styropianowych do typowych podtozy mineralnych
i wykonywania na styropianie warstwy zhrojonej odpowiedniq siatkq
z wiokna szklanego. Wiasciwosci wyrobu pozwalajg na aplikacje
w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od +3°C, a po uplywie
8 godz. od czasu natozenia mozliwe spadki temp. do -5°C. Wykazujg wysokq
przyczepnos¢ oraz elastycznoéé do podtoza, a poprzez zastosowanie
mikrowtdkien jest odporna na zarysowania i pgknigcia. Stosowany jest przy
docieplaniu $cian zewngtrznych budynkéw w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen oraz przy naprawach i renowacjach $cian zewnetrznych
budynkéw ocieplonych wedtug metody ,lekkiej mokrej". Jest uzywany
rowniez do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i wygtadzania podtozy
mineralnych przed naktadaniem farb i tynkéw cienkowarstwowych.

I TECHNOLOGIA WYKONANIA:

B Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ noéne, suche, rdwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
azgstki muru) nalezy usungé. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowié
grubym papierem Sciernym, odpyli¢ i zagruntowa¢ preparatem BOLIX T.
Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wezesniej
wyréwna¢ zaprawq wyrownawczo-murarskg BOLIX W. Podtoze chtonne
zagruntowaé preparatem gruntujgeym BOLIX T. Przed przystgpieniem do
przyklejania pyt styropianowych na stabych podfozach, nalezy wykonaé probe
przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewadji
kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po
min. 3 dniach. Nosnoé¢ podfoza jest wystarczajgea wiedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki
z klejem i warstwg podioza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastgpnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym BOLIX N i po jego wyschnigciu wykonaé ponowng
probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglgdnié
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podtoza. Okres schnigcia zastosowanego na podtozu preparatu BOLIX N
i BOLIX T wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy
wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

Bl Przygotowanie produktu:

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona iloécig wody
(5,25+5,75 litra) i doktadnie wymiesza¢ mieszarkq/wiertarkq
wolnoobrotowq z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej

0 Wzhbogacony mikrowtoknami biaty klej
do systemow ocieplen /do plyt styropianowych/

konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do uzycia. W zaleznosci od temp. i wilgotnosci powietrza
przygotowana zaprawa jest przydatna do uzycia przez ok. 1,5 h.
Przygotowanie, aplikacja i schnigcie zaprawy wymagajq temperatury
w przedziale od +3°Cdo +25°C (dotyczy réwniez temp. podtoza).

B Zastosowanie produkiu:

1) Przyklejanie styropianu:

Przygotowanq zaprawe klejgcg naktadaé na plyte styropianowq metodg
Jpasmowo-punktowq”, czyli pasmami o szer. ok. 3-6 cm, uktadanymi
w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptaszezyzny plyty, a na pozostatej powierzchni
réwnomiernie roztozonymi , plackami" w ilosci od 8-10szt. o $rednicy 8-10 cm.
Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40%
powierzchni plyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy, plyte bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany
w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé pacq. Styropian przyklejaé
z zachowaniem mijankowego uktadu plyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (wtemp. od +3°Cdo +5 °Cpo min. 72 h, a w femp. powyzej +5 °C
po min. 48 h) przyklejone ptyty mozna zamocowaé tqcznikami
mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Po czym, przeszlifowat
catq licowg powierzchnig zamocowanych plyt pacq z grubym papierem
Sciernym.

1) Wykonanie warstwy zhrojonej:

Na powierzchni odpylonej po szlifowaniu plyt styropianowych nalezy wykona¢
(wtemp. od +3°Cdo + 5 °Cnie wezesniej niz po min. 72 h, a wtemp. powyzej
+5 °C nie wezesniej niz po min. 48 h) warstwe zbrojong siatkg z wtékna
szklanego. Przygotowanq zaprawe klejgeq naniesé na podfoze ciggtq warstwg
o grubosci ok. 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojqcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wiopié w nig siatke szklang tak,
aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac /w pionie i w poziomie/ na zaktad nie mniejszy
niz 10 em. W przypadku pozostawienia nieréwnosci na wyschnietq
powierzchnig przyklejonej siatki nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy
klejqeej (o grubosci ok. Tmm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
iej powierzchni. Grubosc warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

M Zalecenia wykonawcze:

m  Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton,
tynki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpoczqé prace
przygotowaweze i nakfadanie zaprawy klejgcej dopiero po jego
wyschnigciu, czyli po uptywie ok. 3-4 tygodni.
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Przy klejeniu styropianu na chtonnych podtozach mineralnych,
nalezy wezesniej zagruntowaé te podfoza preparatem BOLIXT.
Gruntowanie mozna wykona¢ jedynie na powierzchni
wyschnigtej, dopiero po uptywie wtasciwego dla danego podtoza
okresu wigzania i twardnienia.

Nalezy odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania
(biorgc pod uwage ilosé pracownikéw, ich umiejgtnosdi,
posiadany sprzet, istniejqcy stan podtoza i panujgee warunki
atmosferyczne).

Proces przygotowania, przyklejenia i wigzania zaprawy klejgcej
powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temp.
powietrza od +3°C do+25°C.

Zaprawe klejgcq nalezy naktadaé na podtoza o temp. od +3°C
do +25°C.

Warstwy zbrojonej nie nalezy wykonywa¢ podczas opadow
deszczu oraz na powierzchniach narazonych na bezpoéredniq
i intensywnq operacje stofica lub wiatru.

Dopuszcza sig spadek temperatury do -5°C po uptywie 8 godzin
od czasu natozenie zaprawy.

Podczas realizacji rob6t ociepleniowych, zaleca sig
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewngtrznych.

Jezeli na styropianie przymocowanym do podfoza nie zostanie
wykonana w ciggu 2 tygodni warstwa zbrojona, to nalezy oceni¢
jako$¢ zewnetrznej warstwy styropianu. Plyty o pozétklej
i pylgcej powierzchni trzeba przed naktadaniem zaprawy
klejgcej, ponownie przeszlifowat.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosfe-
rycznymi i dziataniem temperatury ponizej +3°C przez co
najmniej 8h od momentu natozenia zaprawy. (dopuszczalny
spadek temperatury do -5°C po uplywie powyzszego czasu) do
(zasu zwiqzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnoé¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajq czas wysychania kleju.

Nalezy pamigtac o whasciwym wykonaniu i wykoficzeniu (profile
dylatacyjne) dylatacji wystepujacych w podtozu.

Po zakonczeniu naktadania zaprawy klejgeej narzedzia i rece
nalezy umy¢ biezqcq wodg, pamigtajgc ze po wyschnigciu kleju
azyszezenie jest utrudnione. Powierzchnig $wiezo zabrudzonych
elementow nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkg.

Wzhbogacony mikrowtoknami biaty klej
do systemow ocieplen /do plyt styropianowych/

m  Wzhogacony mikrowtdknami biaty klej BOLIX UZB jest elemen-
tem systemow ocieplen BOLIX oraz systemu renowaji elewacji
BOLIX RENO-TERM.

m  Pelna i gwarantowana skutecznosé tego materiatu ma miejsce
wowczas, gdy jest on stosowany razem z pozostatymi elementa-
mi systemu, zgodnie z technologiq wykonania (opisang
w Instrukcjach BOLIX Nr 1B/01/2001 oraz BOLIX Nr IB/05/2005).

B S$rodki ostroznosd:

Wyrdb posiada odezyn alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku
bezposéredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie wodg
i skontaktowac sie z lekarzem.

B Wskazowki dodatkowe:

W celu prawidfowego zastosowania produktu przy wykonywaniu ocieplenia
zalecamy zapozna sig z trescig Instrukcji BOLIX Nr 1B/01/2001 - "Docieplenie
$cian zewnegtrznych budynkéw". W celu prawidtowego zastosowania produktu
przy naprawie elewacji zalecamy zapoznac sig z trescig Instrukeji
BOLIX Nr 1B/05/2005 -"Naprawa $cian zewnetrznych budynkéw w systemie
BOLIXRENO-TERM".

B Niezbedne narzedzia:
m  Wiadro budowlane
m  Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 --5000br/min)
z mieszadtem koszykowym
Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
Duza paca ze stali nierdzewnej
Mata paca ze stali nierdzewnej
Wiertarka udarowa
Motek budowlany
Paca z gruboziarnistym papierem Sciernym

I DANE TECHNICZNE:

B Parametry uzytkowe zaprawy klejgcej:

Temperatura stosowania: od +3°C do +25°C

Temperatura podioza: od + 3°Cdo + 25°C

Proporcje mieszania: 5,25-5,75| wody na 25 kg kleju

Czas otwarty pracy: ok. 15h

Splyw: < 0,12mm

Przyczepnost:

- przyczepnosé do betonu: > 0,6 MPa

- do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
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B Dane techniczne i wlasnosci produkiu:
m  Konsystencja: suchy proszek
m  Kolor: bialy
m  Gestosc nasypowa: ok. 1,50 kg/dm?

Jwszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci
powietrza 60% i temperatury powietrza +20°C/

H ZUiYCE:
m  Zuzyce zaprawy klejgeej przy wykonywaniu ocieplenia budynku:
m  przy klejeniu plyt styropianowych na odpowiednio przygotowanym
podtozu wynosi ok. 4,0 kg/m?
m  przy wykonywaniu warstwy zbrojonej wynosi ok. 4,0 kg/m2

Przy szpachlowaniu podtoza zaprawg klejgeq BOLIX UZB jej zuzycie zalezy od
grubosc wytworzonej warstwy i wynosi rednio 1,3 kg/m? (suchego kleju) na
kazdy 1 mm grubosci warstwy. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu
na danym podtozu zaleca sig przeprowadzenie odpowiednich prob.

[ WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU:
Przechowywat w nieuszkodzonych oryginalnie zamknigtych opakowaniach
w suchych pomieszczeniach w temp. od +5°Cdo +25°C. Okres przydatnosci
do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty produkeji podanej na opakowaniu.
Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania. Wyrdb
przechowywaé w miejscu niedostgpnym dla dzied.

I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
m  Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2693/2005.
m  Certyfikat nr ITB/003. Jednostka certyfikujgca Instytut Techniki
Budowlanej AC 020.
m  Deklaracja zgodnosci nr 2/1/B/2005 z dn. 30.05.2005.

I SKtAD:
Klej BOLIX UZB jest suchq mieszankg spoiw hydraulicznych, polimeréw, bazy
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw modyfikujgcych.

Wzhbogacony mikrowtoknami biaty klej
do systemow ocieplen /do plyt styropianowych/

BOLIX S.A. gwarantuie whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj jego zastosowania
i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosc za pracg Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie
przedstawione wyzej informacie zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy
i techniki stosowania. Nie zastgpujq one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawy oraz
nie zwalniajq go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosd nalezy
przeprowadzié odpowiednie préby lub skontakiowaé sig z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.
Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracq swojg waznost.
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